O Elektronische Designautomation:

EDA - Wirtschaftsfaktor oder Highend-Informatik?

Mit EDA-Werkzeugen werden die Aufgaben in der Design-
technologie gemeistert und die Wirtschaftlichkeit des Ent-
wurfs gesteigert, Zur Unterstiitzung dieser Maxime veranstal-
tet das edacentrum e.V. jedes Jahr das edaForum .

In der Keynote mil dem Titel Qua
Vadis, EDAT - Reasoning aboutl the
Trends and Challenges of Engineering
Design Automation” zum Aultakt des
edaForums 2005 (www ecdacentrum.de)
in Hannover kam mit Alberlo Sangio-
vanni-Vincentelli aus Berkeley ciner
der EDA-Granden™ zu Wort. Er be-
gann seine Auvsfilhrungen mit der be-
reits auf der DAC 2003 vorgestellten -
bei dem Rechtsphilosophen Giovanni
Battista Vico entliechenen - These, die
EDA-Geschichte verlaufe in histori-
schen Zvklen. Danach habe EDA das
Zeitalter der Wahrnehmung (Age of
Gods), das Zeitalter der ldeentindung
(Age of Heroes) und das Zeitalter des
Verstandes {Age of Men) durchlaufen,
Damit stebt EDVA heute an einem Wen-
depunkt, der w.a, folgende Frage aul-
werfe: Liegt die EDA-Branche richtig,
wenn sie sich den aus der gestiegenen
Komplexitiit der Systeme gewachse-
nen Problemen durch ldeenreichium
stellt? Oder hatte Vico recht, und die
EDA-Branche sollte getreu dieses Zyk-
lusses es zuniichst wieder mit der
Wahrnehmung versuchen? Sangiovan-
ni-Vincentelli lieh die Frage zwar un-
beantwortet, iibernahm aber stehenden
Fulies die Wahmehmung und lieferle
Lasungsansiitze. Dabei fielen Schlag-
worte wie JUmgestaltung der Ent-
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wurfskette®, DIM oder Plattform-De-
sign und vieles mehr.

Spezielles Anforderungsprofil der
Mobilkommunikation

I der zweiten Keynote gab Christoph
Kutter, Senior Vice President bei Infi-
neon Technologies, einen Einblick in
die Design Challenges for Mobile
Devices™. In diesem Markt, so Kutter,
ist Geschwindigkeit entscheidend, und
Marktfenster geraderu allmichtig, ins
besondere in Berug aul Erfolg. Die
Hiirden aufl dem Weg dorthin sind die
dramatisch gestiegenen Entwicklungs-
kosten und die gewachsene Komple-
xitiit, die durch die Zahl der Kompo-
nenten {Systemkomplexitit) und die
Vielzahl der darin #u beriicksichtigen-
den Effekte (Siliziumbomplexitit) ver-
ursacht werde. Er stellte vier Ansiitze
vor — [P-Reuse & Plattformen. Virtu-
elles Prototyping, First Time Right™-
Verifikation und System on Chip”
bazw. System in Package™ . die sei-
ner Meinung nach erfolgreich sind.
Dhie Vortrige im technischen Teil der
Sessions waren nicht nur an Fachleute
gerichiet, sondern gaben den Entschei-
dungstriigern werlvolle Hinweise fir
deren strintegische Weichenstellungen.
Drer dkonomische Teil lieferte wert-
volle Argumente, um das
hishere Management vom
Sinn der EDA-Investitio-
nen zu iberzengen.
Die erste der beiden tech-
nischen Sessions trug den
Tiel [ The Power of Low
Power Design™. Thema
war dabei die Heraus-
farderung, das richtige
Gleichgewicht zwischen
der Leistungsauinahme
biew. der Verlustleistung
(Power) und der Leis-
tungsfihigkeit (Perfor-
mance) eines Chips zu
finden. Dabei wuorden die
Azpekie Temperaturver-

teilung, statische und dynamische Ver-
lustleistung, Leckstrime und Design
von hochperformanten Mikroproees-
soren und mobilen Anwendungen be-
trachtel. Dhe Referenten stellien ver-
schiedene Lisungsgedanken vor: Die
kritischen Effekie miissen aul allen
Ebenen und bei allen Schritien des
Entwurfs mit verschiedenen, dem Ent-
wurlsziel  angepassten Methoden
bericksichtigl werden, Daraus ist ¢in
Optimierungspolential abzuleilen, wo-
bei verschicdene Technologien und
Anwendungen in Betracht v ziehen
und vor allem die gegenseitigen Ab
hiingigkeiten der Effekie nicht zu ver-
nachlissigen sind. Dariiber hinaus gel-
te es, die Architekturen beziiglich ihrer
Verlustleistung zu optimieren und ¢in
LOn-Chip-Management von Perfor-
mance und Power xu realisieren. Mit-
tels integrierter Hardware-Software-
Lisungen kimne die Komplexitiat der
Hardware und damit die Verlustleis-
tung reduziert werden, Besonders in
novaliy war der dargestellte Ansatz,
durch cine die Schalt-Aktivitit auf
dem Chip minimierende Software Ver
lustleistung einzusparen,

I der zweiten technischen Session
zum Thema Designing Robust Sys-
tems wnder Uncertain Conditions™ ging
es um die Herausforderung, robuste
Systeme unter Beriicksichtigung statis-
tischer Entwurfs- und Fertigungsein
fliisse zu realisieren. Die Referenten
waren sich einig, dass die Natur (und
damit auch jede Schaltungsrealisie-
rung) statistischen Einfliissen unter-
liegl und dass diese in Zeiten schrump-
fender Strukturbreiten immer wichti-
ger wiirden, Problematisch werde es in
diesem Zusammenhang, wenn den sta-
tistischen Realititen bei den Entwurfs
methoden zu wenig Bedeutung beige
messen werde, So seien fibliche Me-
thoden wic Corner- oder Worst-Case-
Analyse sowie die lokale Optimierung
einzelner Variablen zukiinfig im Chip-
entwurl nicht mehr adiquar. Vielmehr
stellen statistische Methoden, Emp-
findlichkeits- und Korrelationsanaly-
sen sowie die gleichzeitige globale
Optimierung mehrerer Variablen die
Methoden der Zukunft dar, Dariiber
hinaus kinne man mit anpassungstihi-
gen ader rekonfigurierharen Architek-
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turen [ir Flexibilitiit nach dem Eni-
wurl sorgen. Besonders wichtig sei es,
ewischen Fertigung, Messung, Charak-
terisierung und Entwurl eine engere
Fusammenarbeit herzustellen.
In der ersten . Business-Session™ mit
dem Titel JChip Design is a Manage-
ment Problem™ ging es um dic beson-
deren Fragen des Chip-Designs, mit
denen sich das Management oft allein
gelussen Mihlt, Man war sich cinig,
dass sich die Anforderungen, mehr
Funktionalitit bei  steigender
Komplexitil und sinkenden Kos-
ten bei hischsier Zuverliissigkeit
zu erzielen, nichl kompromisslos
erfiillen lassen. Zudem bestehen
Entwurlsteams oft aus Hunderten
dber dic Welt verteilten Entwick-
lern wmterschiedlicher Kulturen,
Um hier #u optimicren, selte es,
samitliche Geschiilis- und Mana-
gement-Prosesse su durchleuch-
ten, neu aulzckommens Entwurls-
stile, wie clwa plattformbasicrics
Design, IP-Reuse und DIM, #u
fmden, zu verbessern und 7u kul-
tivieren, Dariiber hinaus miisse
dic Kommunikation szwischen
Teams verbessert werden,
Unter dem Titel | Wise Men Buy
EDA = Real Men Build Fabs™
wurde in der zweiten . Business-
Session” das altbekannte Thema
der Wichtigkeit von EDA behan-
delt. Alle Referenten wiesen ein-
gangs aufl die enormen Herausfor-
derungen im Halbleitergeschin
hin, da die Entwurfs- und Herstel-
lungskosten steigen. die Komple-
xitit und die Stickzahlen wach-
sen, sich die ,Time-lo-Marker™
verktirzt und die DilTerenzicrung
in IDMs. Fabless Companies und
Foundries fortschreitel. Auch war
man sich einig. dass EDA ciner-
seits der Schliussel zur Bewiilti-
gung der Herausforderung ist,
aber andererseits auch zum Fla-
schenhals werde, Dennoch wurde
von jedem auf seine Weise -
Optimismuos verbreitet, indem
konstruktive Losungsvorschlige
zur Verbesserung der Silualion
unterbreitel wurden. Daeu gehin
an erster Stelle die Yerbesserung
der Zusammenarbeil und Kom-
munikation zwischen den betei-
ligten Gliedern der Hersiellungs-
kette und zwischen Regionen und
Kulturen, Ein anderer Lisungs-

kerngedanke war die Weiterentwick-
lung newer, an newe Technologien, An-
wendungen und Gegebenheiten ange-
passter Methoden beim Entwurf, In
diesem Zusammenhang war von den
iiblichen Buzz-Words wie ESL. IP-
Rense, Plattform-Design, aber auch
von Aus- und Weiterbildung die Rede,
Im Vaorfeld der Vormdige prisentierten
sich die edacentrum-Mitglieder Sy-
nopsys, Cadence Design Systems,
Mentor Graphics und Magma Design

Automation, die nacheimander von
ihren newvesten Entwicklungen im Be-
reich EDA berichieten. Gelegenheit,
diese und andere Themen zu vertielen,
bot die im Vorjahr erfolgreich einge-
fihrte JEDA-Lounge™, Dort Fand in
enlspannier, rubiger Almosphiire cin
reger Informationsaustausch innerhalb
der Vortragspausen stall.

Soweit ¢in allgemeiner Rickblick - in
den niichsten Folgen geht es mehr um
die Inhalte der Sessions.  Ralf Poppdvo



